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※研究概要（Summary ）： 

素粒子実験のための検出器開発を行っている。作製

した検出器はワイヤボンディングにて電気的な接続

を行っているが、電気的試験の結果、異常が見つかっ

た。そこで、顕微鏡を用いてワイヤボンディング箇所

での異常がないか確認を行う。 

 

 
※実験（Experimental）： 

デジタル顕微鏡を用いて、検出器のワイヤボンディ

ング箇所をすべて観察する。画像データを取得し、今

後の検討に活かす。 

 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
 取得した画像データを以下に示す。用いたデジタル

顕微鏡の電動ステージ上にはサンプルを設置できな

かったため、ステージを取り外して観察した。用いた

デジタル顕微鏡は倍率を連続して可変できるため、最

適な観察視野を適宜切替えながら観察することがで

きた。 

 観察の結果、所望の画像を取得することができた。 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 なし 

 


